证券代码：688486                                     证券简称：龙迅股份
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
投资者关系活动记录表
（2025年10月15日 龙迅股份2025年半年度业绩说明会）
编号：LT2025-009
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            ■业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观            □其他（电话会议）

	参与单位名称及人员姓名
	线上参与龙迅股份2025年半年度业绩说明会的全体投资者

	时间
	2025年10月15日 9:00-10:00

	地点
	上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）网络互动

	上市公司接待人员姓名
	董事长、总经理：FENG CHEN先生
独立董事：解光军先生
独立董事：陈来先生
董事会秘书：赵彧女士
财务负责人：韦永祥先生

	投资者关系活动主要内容介绍
	交流的主要问题及回复
一、预征集问答
无。
二、互动交流
1、公司上半年盈利情况如何
答：尊敬的投资者，您好！
2025年上半年，全球半导体芯片市场在AI技术普及与场景创新的双重驱动下呈现结构性增长，公司持续聚焦显示器/商显及配件、工业及通讯类产品线的技术升级业务，重点布局智能驾驶与智慧座舱、端侧设备、高性能传输等重点产品线。力求用高品质、高性能的产品，精准、快速地响应各领域客户需求，持续加强全球业务拓展及品牌影响力。报告期内，公司实现营业总收入24,697.58万元，较上年同期增长11.35%；归属于母公司所有者的净利润7,152.05万元，较上年同期增长15.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,689.77万元，较上年同期增长17.10%。公司持续优化产品竞争力，2025年上半年毛利率为54.88%。
报告期内公司股份支付费用为663.37万元，剔除股份支付和所得税影响后，归属于母公司所有者的净利润为7,807.08万元，较上年同期增长15.68%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,344.81万元，较上年同期增长17.56%。
截至2025年6月底，公司总资产为153,969.57万元；归属于上市公司股东的净资产为146,108.22万元。
感谢您的关注！
2、请问贵公司的产品优势具体是如何体现的？
答：尊敬的投资者，您好！
公司经过长期的技术创新积累，已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品，为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案，可全面支持HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA、eDPx视频接口协议，涵盖当前业内主流的高清视频接口，视频分辨率最高支持8K，具有丰富的视频桥接、转换芯片，包含分配器、切换器、矩阵、中继器等芯片，多款产品在性能、兼容性等方面具备了国际竞争力。公司高速混合信号芯片产品已经广泛应用于显示器/商显及配件、汽车电子、AI&边缘计算、工业及先进通讯、微显示等领域的多元化终端场景。
依托在数模混合信号领域多年沉淀的技术积累，积极研发面向AI&边缘计算、先进通讯等领域的高速数据传输芯片。2025年上半年，公司在PCIe、SATA、USB、DP2.1等协议的研究开发上持续发力，并取得了阶段性进展，部分项目已进入流片阶段。产品具有高速率、高可靠性、低延迟和低误码率等特征，产品参与AI训练、推理运算的数据传输和储存，是提升AI系统性能的关键器件，在超算、AI智能、数据中心、消费电子等领域有着非常广阔的市场空间。
感谢您的关注！
3、请问今年下半年业务方面是否有新的战略规划?
答：尊敬的投资者，您好！
公司持续以自主创新驱动企业发展，通过产品的高效迭代、技术能力的升级构筑核心竞争优势。研发方面，下半年公司将进一步扩展和完善高清视频桥接及处理芯片产品线，融合AI技术普及对末端算力需求的爆发预测，通过持续的技术攻关和设计优化，芯片的面积和功耗得到有效降低，进一步巩固市场竞争力；聚焦面向AI的高性能计算（HPC）领域，重点攻关运力芯片的相关技术研究和产品开发。运营管理方面，公司将进一步加大对新工艺、新材料、新封装形式的研究与应用，开拓更高规格的产品，使得产品在数据传输速度、功耗管理等方面获得更为卓越的表现；强化与供应商更为紧密的合作关系，从而提升公司产品质量和交付能力。同时，为深化国际化战略布局，增强境外投融资及运营能力，持续吸引并聚集优秀人才，进一步提升公司综合竞争实力，公司正在筹划境外发行股份（H股）并申请在香港联交所上市。
[bookmark: _GoBack]感谢您的关注！

	是否涉及应当披露重大信息
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2025年10月15日
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